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Renesas beschleunigt SDV-Innovationen mit einer End-to-End-Multi-Domain-Plattform auf Basis des R-Car Gen5 SoC

Siliziummuster, vollständige Evaluierungsboards und RoX Whitebox SDK ab sofort verfügbar; Präsentation auf der CES 2026
[bookmark: _Hlk99555029]

Düsseldorf, 16. Dezember 2025 – Renesas Electronics Corporation (TSE:6723), ein führender Anbieter innovativer Halbleiterlösungen, erweitert sein Angebot an SDV-Lösungen (Software-defined Vehicle) rund um die R-Car-Familie der fünften Generation (Gen 5). Der neueste Baustein dieser Familie, der R-Car X5H, ist der branchenweit erste Multi-Domain-System-on-Chip (SoC) für Automotive, der in modernster 3-nm-Prozesstechnologie gefertigt wird. Der R-Car X5H kann Fahrzeugfunktionen für Fahrerassistenzsysteme (ADAS), In-Vehicle-Infotainment (IVI) und Gateway-Systeme gleichzeitig ausführen. 

Renesas hat mit der Bemusterung von Gen-5-Silizium begonnen. Im Rahmen der nächsten Entwicklungsphase bietet das Unternehmen nun vollständige Evaluierungsboards sowie das R-Car Open Access (RoX) Whitebox Software Development Kit (SDK) an. Zudem treibt Renesas eine intensivere Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern voran, um die Markteinführung zu beschleunigen. Auf der CES 2026 wird Renesas KI-gestützte Multi-Domain-Demos präsentieren, die den R-Car X5H im Einsatz zeigen. 

Der R-Car X5H nutzt einen der modernsten Fertigungsprozesse der Branche und bietet damit ein Höchstmaß an Integration, Leistung und Energieeffizienz. Im Vergleich zu bisherigen 5-nm-Lösungen reduziert sich die Leistungsaufnahme um bis zu 35 Prozent. Da KI zu einem integralen Bestandteil der nächsten Generation von SDVs wird, liefert der SoC eine leistungsstarke zentrale Rechenplattform für mehrere Automotive-Domänen mit der Flexibilität, die KI-Leistung mithilfe von Chiplet-Erweiterungen zu skalieren. Er erzielt eine KI-Leistung von bis zu 400 TOPS, wobei Chiplets die Beschleunigung um das Vierfache oder mehr steigern. Außerdem verfügt er über eine GPU-Leistung von umgerechnet 4 TFLOPS* für High-End-Grafiken sowie über 1.000 kDMIPS, die durch 32 Arm® Cortex®-A720AE-CPU-Kerne und sechs Cortex-R52-Lockstep-Kerne mit ASIL-D-Unterstützung bereitgestellt werden. Durch den Einsatz von Mixed-Criticality-Technologie führt der SoC fortschrittliche Funktionen in mehreren Domänen aus, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. 

Da Hardware und Software bereits in einer frühen Entwicklungsphase immer enger integriert werden, um komplexe E/E-Architekturen zu unterstützen, erweitert Renesas die RoX-Entwicklungsplattform um neue Funktionen. RoX vereinfacht die Entwicklung erheblich, indem es alle wesentlichen Komponenten – wie Hardware, Betriebssysteme, Software und Tools –bündelt, die für die schnelle Entwicklung von Fahrzeugen der nächsten Generation mit nahtlosen Software-Updates erforderlich sind. 

Automotive-Innovationen beschleunigen dank eines offenen, skalierbaren RoX Whitebox SDK
Um die Markteinführungszeit zu verkürzen, bietet Renesas jetzt das RoX Whitebox Software Development Kit (SDK) für den R-Car X5H an. Dabei handelt es sich um eine offene Entwicklungsplattform basierend auf Linux, Android und XEN-Hypervisor. Zusätzliche Unterstützung für Partner-Betriebssysteme und -Lösungen ist verfügbar, darunter AUTOSAR, EB corbos Linux, QNX, Red Hat und SafeRTOS. Entwickler können mit dem SDK sofort mit der Entwicklung beginnen und Systeme für ADAS, autonomes Fahren der Stufen L3/L4, intelligente Cockpits und Gateways realisieren. Ein integrierter Stack aus KI- und ADAS-Software ermöglicht Echtzeiterkennung und Sensorfusion, während generative KI und Large Language Models (LLMs) eine intelligente Mensch-Maschine-Interaktion für KI-Cockpits der nächsten Generation unterstützen. Das SDK integriert zudem produktionsreife Anwendungssoftware-Stacks von führenden Partnern, wie Candera, DSP Concepts, Nullmax, Smart Eye, STRADVISION und ThunderSoft, sowie unterstützt damit die durchgängige Entwicklung moderner Automobil-Softwarearchitekturen und beschleunigt die Markteinführung. 

„Seit der Einführung unseres fortschrittlichsten R-Car-Bausteins im letzten Jahr haben wir uns konsequent auf die Entwicklung marktreifer Lösungen konzentriert, einschließlich der Auslieferung von Siliziummustern an Kunden in diesem Jahr“, so Vivek Bhan, Senior Vice President und General Manager of High Performance Computing bei Renesas. „In Zusammenarbeit mit OEMs, Tier-1-Zulieferern und Partnern führen wir derzeit zügig ein komplettes Entwicklungssystem ein, das die nächste Generation softwaredefinierter Fahrzeuge vorantreibt. Diese intelligenten Rechenplattformen sorgen für ein smarteres, sichereres und besser vernetztes Fahrerlebnis und sind darauf ausgelegt, mit den künftigen Anforderungen an KI-basierte Mobilität zu skalieren.“

„Die Integration der R-Car-X5-Generation von Renesas in unser Hochleistungs-Produktportfolio ist der nächste logische Schritt und baut auf unserer bestehenden Zusammenarbeit auf“, erklärt Christian Koepp, Senior Vice President Compute Performance in der Cross-Domain Computing Solutions Division von Bosch. „Wir freuen uns darauf, diese leistungsstarke Lösung mit dem Renesas R-Car X5H auf der CES 2026 vorzustellen. Dabei werden wir die Fusionsfähigkeiten über mehrere Fahrzeugdomänen hinweg demonstrieren, darunter die Bilderkennung für modernste Fahrerassistenzsysteme.“

„Innovative System-on-Chip-Technologie wie Renesas R-Car X5H ebnet den Weg für die softwaredefinierte Fahrzeugstrategie von ZF“, erklärt Dr. Christian Brenneke, Leiter der Electronics & ADAS Division bei ZF. „Durch die Kombination des R-Car X5H von Renesas mit unseren ADAS-Softwarelösungen können wir Full-Stack-ADAS-Funktionen mit hoher Rechenleistung und Skalierbarkeit anbieten. Die gemeinsame Plattform kombiniert Radar-Lokalisierung und HD-Kartierung, um eine genaue Erkennung und Positionierung zu ermöglichen und so eine zuverlässige Performance der Fahrerassistenzsysteme zu gewährleisten. Auf der CES 2026 werden wir unsere gemeinsame ADAS-Lösung vorstellen.“

Erste Fusion-Demo basierend auf dem R-Car X5H mit Partnerlösungen auf der CES 2026
Renesas wird die Funktionalitäten des R-Car X5H erstmals im Rahmen einer Reihe exklusiver Demos auf der CES 2026 vorstellen, die nur auf Einladung zugänglich sind. Weitere Informationen zu einer möglichen Demo-Präsentation auf der CES sind über folgende E-Mail-Adresse erhältlich: CES26_Info@lm.renesas.com

Die neue Multi-Domain-Demo skaliert von R-Car Gen 4 auf die nächste Generation der RoX-Plattform mit dem R-Car X5H. Sie integriert ADAS- und IVI-Stacks, RTOS sowie Edge-AI-Funktionalität unter Linux und Android mit XEN-Hypervisor-Virtualisierung. Die Plattform unterstützt Eingaben von acht hochauflösenden Kameras und bis zu acht Displays mit Auflösungen von bis zu 8K2K. Sie bietet eine immersive Visualisierung sowie robuste Sensorintegration für SDVs der nächsten Generation. In Kombination mit dem RoX Whitebox SDK und produktionsreifen Partner-Software-Stacks ist die Plattform für den Praxiseinsatz über mehrere Automotive-Domänen hinweg ausgelegt.

Verfügbarkeit
Renesas liefert bereits an ausgewählte Kunden und Partner R-Car-X5H-Siliziummuster und Evaluierungsboards zusammen mit dem RoX Whitebox SDK aus.


* Entsprechende TFLOPS (Äquivalent), basierend auf Daten aus den Branchen-Benchmarks Manhattan 3.1.


Über Renesas Electronics Corporation
Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723) engagiert sich für eine sicherere, intelligentere und nachhaltigere Zukunft, in der Technologie das Leben der Menschen vereinfacht. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Mikrocontrollern vereint Renesas sein Know-how in den Bereichen Embedded Processing, Analog & Power sowie Connectivity und stellt ein umfassendes Portfolio an Halbleiterlösungen bereit. Diese Winning Combinations beschleunigen die Markteinführung von Automotive-, Industrie-, Infrastruktur- und IoT-Anwendungen. Renesas ermöglicht damit Milliarden von vernetzten, intelligenten Lösungen, die die Lebens- und Arbeitswelt der Menschen verbessern. Weitere Informationen unter: renesas.com. Folgen Sie Renesas auch auf LinkedIn, Facebook, X, YouTube und Instagram.
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